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Notes, Cautions, and Warnings

g NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of
your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data if
instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal
injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerVault are trademarks of Dell Inc.;
Intel and Xeonare registered trademarks of Intel Corporation inthe U.S. and other countries; Microsoft,
and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.

Regulatory Model E13S Series

April 2010 P/N JDXV4 Rev. A00



Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor
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Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating which cable
to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the
monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cable(s)

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration and secure
the cable to the bracket using the provided strap. Plug the other end of the
power cable into a grounded electrical outlet or a separate power source such as
an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).

Turning On the System
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Press the power button on the system and the monitor. The power indicators

should light.
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Installing the Optional Bezel

I

Install the bezel (optional).

Operating System Information

The operating system is preinstalled and configured to support the
preinstalled applications. See the operating system documentation that
shipped with your system for additional information about customizing
the operating system, only if required for your environment.

Supported Operating System

Your system is preinstalled with Microsoft® Windows Server® 2008
Standard (x64) Edition with SP2.

Q NOTE: The operating system is installed on the internal hard drives in a RAID 1
configuration.
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Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with
your system. Warranty information may be included within this document or
as a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes
how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document is available online at
support.dell.com/manuals.

*  Any media that ships with your system that provides documentation
and tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software,
system updates, and system components that you purchased
with your system.

Q NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does

not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.
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NOM Information (Mexico Only)

The following information is provided on the device described in this
document in compliance with the requirements of the official Mexican

standards (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Model number: E13S Series
Supply voltage: 100-240 V CA
Frequency: 50/60 Hz

Current consumption:  7.5-4.0 A

Technical Specifications

Processor

Processor type

Up to two Intel® Xeon® processors 5600
series

Expansion Bus

Bus type
Riser Card Expansion Slots

PCI Express Generation 2

Slot 1: PCle x4, half-length, full-height
Slot 2: PCle x4, full-length, full-height
Slot 3: PCle x8, half-length, full-height
Slot 4 : PCle x4, internal slot for integrated card

NOTE: All four slots are x8 connectors.

Memory

Architecture

Memory module sockets

Memory module capacities

1066 or 1333 MIz DDR3 registered or
unbuffered Error Correcting Code (ECC)
DIMMs

Eight 240-pin
1 GB, 2 GB, 4 GB, or 8§ GB
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Memory (continued)

Minimum RAM

Maximum RAM

1 GB with a single processor (1 DIMM per
processor)

64 GB (8 GB dual- and quad-rank DIMM)

Drives

Hard drives

Optical drive

Up to twelve 3.5" hot-swappable SAS, SATA,
or SSD drives and up to two cabled 2.5" SAS
or SSD drives

NOTE: The operating system is installed on the
internal hard drives in a RAID 1 configuration.

Optional external USB DVD-ROM

Connectors
Back
NIC Two RJ-45 (for integrated 1-GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video
Video type Matrox G200, integrated in the BMC

Video memory

8§ MB
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Power

AC power supply (per power supply)

Wattage
Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush current

Batteries

System battery

750 W (redundant power supply)
100-240 VAC, autoranging, 50-60 Hz
2450 BTU/hr maximum

Under typical line conditions and over the
entire system ambient operating range,
the inrush current may reach 55 A per
power supply for 10 ms or less

CR 2032 3.0-V lithium coin cell

Physical

Height 8.67 cm (3.42")
Width 44.52 cm (17.53")
Depth 66.46 cm (26.17")

Weight (maximum configuration)

Weight (empty)

29.0 kg (63.8 Ibs)
15.85 kg (34.87 Ibs)

Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature
Operating
Storage

10

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour
NOTE: For altitudes above 2950 feet,

the maximum operating temperature is
derated 1°F/550 ft.

—-40° to 65°C (—40° to 149°F) with a
maximum temperature gradation
of 20°C per hour
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Environmental (continued)

Relative humidity

Operating

Storage
Maximum vibration

Operating

Storage
Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating

Storage
Airborne Contaminant Level

Class

20% to 80% (noncondensing) with
a maximum humidity gradation

of 10% per hour
5% to 95% (noncondensing)

0.26 G at 5-350 Hz for 15 min
1.54 G at 10-250 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on each side of the system) of
31 G for 2.6 ms in the operational orientation

Six consecutively executed shock pulses in
the positive and negative x, y, and z axes
(one pulse on cach side of the system)

of 71 G for up to 2 ms

16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet,
the maximum operating temperature
is derated 1°F/550 ft.

~16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985
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Poznamky a upozornéni

g POZNAMKA: POZNAMKA oznaCuje ddleZité informace, které pomahaji lepSimu vyuZiti
pocitace.

A VYSTRAHA: VYSTRAHA poukazuje na moZnost poskozeni hardwaru nebo ztraty
dat v pfipadé nedodrZeni pokynii.

A VAROVANI: VAROVANI upozoriiuje na potencidlni nebezpeéi poskozeni majetku,
tirazu nebo smrti.

Informace obsazené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.
© 2010 Dell Inc. V8echna prava vyhrazena.

Jakékoli reprodukce téchto material bez pisemného povoleni spolecnosti Dell Inc. je prisné zakazana.

Ochranné zndmky pouZzité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerVault jsou ochranné znamky

spolecnosti Dell Inc.; Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Intel Corporation
ve Spojenych statech americkych a dalSich zemich. Microsoft a\WWMndows Server jsou ochranné zndmky
nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalSich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dal$i ochranné zndmky a obchodni nazvy, a to k oznaceni
spolecnosti vlastnicich tyto znAmky a nazvy nebo jejich produkti. Spolecnost Dell Inc. neméa
vlastnické zajmy vici ochrannym zndmkam a obchodnim nézvim jinym nez svym vlastnim.

Regulaéni model série E13S

Duben 2010 €. dilu JDXV4 Rev. A0



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pred provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte bezpe&nostni
pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucdsti.

Sestavte kolejni¢ky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich
pokynt a pokynt k instalaci do stojanu dodanych se systémem.
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Volitelné — Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru
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Ptipojte kldvesnici, my$ a monitor (volitelné).

Konektory na zadni stran¢ systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel se ma
piipojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby $rouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotaZeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pfipojeni napdjecich kabeli

Pripojte napdjeci kabely k systému, a pokud pouZivite monitor, piipojte napdject
kabel také k monitoru.
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Zajisténi napajecich kabeli

Ohnéte napdjec kabel systému do smycky, jak je zndzoméno na obrazku, a
pfipevnéte jej dodanou paskou k drzdku. Poté zasuiite druhy konec napdjeciho
kabelu do uzemnéné elektrické zdsuvky nebo jej pripojte k samostatnému zdroji
napdjeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného napdjeni (UPS) nebo jednotce
rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému
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Stisknéte vypina¢ na systému a na monitoru. Indikdtory napdjeni by se mély
rozsvitit.

Zatindme se systémem | 17



Instalace volitelného celniho krytu

Nainstalujte &elnf kryt (volitelny).

Informace o operacnim systému

Operacni systém je na systému piedinstalovan a nakonfigurovdn tak, aby
podporoval piedinstalované aplikace. Vice informaci o zméndch v operaénim
systému ziskate v dokumentaci operaéniho systému, ktery vam byl doddn
spole¢né se systémem.

Podporovany operacni systém

Na vasem pocitadi je predinstalovan systém Microsoft® Windows Server® 2008
Standard (x64) Edition s aktualizaci SP2.

g POZNAMKA: Operacni systém je nainstalovan na vnitfnich pevnych discich v
konfiguraci RAID 1.
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Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostuduijte si informace o bezpeénosti a predpisech, které byly
dodany se systémem. Informace o zaruce jsou soucasti tohoto dokumentu nebo
jsou priloZeny samostatneé.

*  Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.

*  Pfirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a
popisuje feSeni problémt se systémem a instalaci nebo vyménu
komponent. Tento dokument je k dispozici online na adrese
support.dell.com/manuals.

* Média dodand se systémem obsahuji dokumentaci a néstroje pro
konfiguraci a spravu systému. Mohou byt doddna napiiklad média tykajici
se opera¢niho systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a
komponent zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vidy nejprve zkontrolujte a pro¢téte aktualizace uvedené na adrese
support.dell.com/manuals, protoZe tyto aktualizace ¢asto nahrazuji informace v
ostatnich dokumentech.

Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupi popsanych v této piiruc¢cee nebo nepracuje-li
systém podle o¢ekdvani, nahlédnéte do Piirucky majitele hardwaru. Spoleénost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni $koleni a certifikaci. Dalsi
informace naleznete na webu www.dell.com/training. Tato sluzba nemusi byt
nabizena ve vSech regionech.

Zatindme se systémem | 19



Informace NOM (pouze Mexiko)

K zatizeni popsanému v tomto dokumentu se vztahuji v souladu s pozadavky
oficidlnich mexickych norem NOM ndsledujici informace:

Dovozce: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.E.
Cislo modelu: Série E13S
Napdjeci napéti: 100-240 V stf.
Frekvence: 50/60 Hz
Spotteba proudu: 7,5-4,0 A

Technickeé specifikace

Procesor

Typ procesoru Az dva procesory Intel® Xeon® 5600

RozSifovaci shérnice

Typ sbérmice PCI Express 2. generace
Zditka pro rozsitujici karty Slot 1: PCle x4, polovi¢ni délka, plnd vyska
Slot 2: PCle x4, plna délka, plnd vyska
Slot 3: PCle x8, polovi¢ni délka, plna vyska
Slot 4: PCle x4, interni slot pro integrovanou kartu
POZNAMKA: V8echny Ctyfi sloty maji konektory x8.

Pamét’

Architektura Pamét’ové moduly DIMM s taktovaci frekvenci
1066 nebo 1333 MHz, typ DDR3, registrované
nebo bez vyrovndvaci paméti, s ochranou ECC

Sloty pro pamét’ové moduly Osm 240kolikovych

Kapacity pamét’ovych moduld 1 GB, 2 GB, 4 GB nebo 8 GB

Minimum paméti RAM 1 GB s jednim procesorem
(1 modul DIMM na kazdy procesor)
Maximum paméti RAM 64 GB (dudlni a kvadrdlni moduly DIMM po 8 GB)
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Jednotky

Pevné disky Az dvanact 3,5palcovych diskd SAS,
SATA nebo SSD vyménitelnych za provozu a
az dva 2,5palcové disky SAS nebo SSD
piipojené kabelem.
POZNAMKA: Opera¢ni systém je nainstalovan
na vnitfnich pevnych discich v konfiguraci RAID 1.

Optickd jednotka Volitelnd externi jednotka USB DVD-ROM
Konektory
Vzadu
Sit’ové Dva koncktory RJ-45
(pro integrované sit’ové karty 1 Gb/s)
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s
normou 16550
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA
Vptedu
Video 15kolikovy VGA
USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0
Interni
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video
Typ grafiky Karta Matrox G200, integrovand v
fadi¢i BMC
Grafickd pamét’ § MB
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Napéjeni

Sttidavy proud (na jeden napdjeci zdroj)

Vykon 750 W (redundantni napdjeci zdroj)

Napéti 100-240 V stt., automatické stanovent
rozsahu, 50-60 Hz

Odvod tepla Maximalné 2450 BT U/hod.

Maximadlni ndrazovy proud V typickych podminkdch napdjeni a v celém

provoznim rozsahu systému miZze narazovy
proud dosdhnout 55 A na jeden napdjeci zdroj
po dobu 10 ms nebo méné.

Baterie
Systémova baterie Lithium-iontové knoflikovd baterie
CR20323,0V
Rozmeéry
Vyska 8,67 cm
Sitka 4452 cm
Hloubka 66,46 cm
Hmotnost (maximalni konfigurace) 29,0 kg
Hmotnost (prazdné) 15,85 kg
Prostredi

POZNAMKA: Dal3 informace o méfenych Udajich prostiedi najdete pro jednotlivé
systémoveé konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota
Provozni 10 az 35 °C s maximdlnim ndrdstem teploty o
10 °C za hodinu
POZNAMKA: V nadmotskych vyskach nad
900 metrd je maximalni provozni teplota
sniZena 0 1 °C na kazdych 300 metrd.
Skladovaci 40 az 65 °C s maximalnim nardstem teploty

0 20 °C za hodinu
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Prostiedi (pokracovani)

Relativni vihkost

Provozni

Skladovaci
Maximalni vibrace

Provozni

Skladovaci
Maximalni rdz

Provozni

Skladovaci

Nadmotskd vyska

Provozni

Skladovaci
Uroven zne¢isténi vzduchu

T¥ida

20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
nértstem vlhkosti 0 10 % za hodinu

5 a7 95 % (bez kondenzace)

0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 15 minut
1,54 g pti 10-250 Hz po dobu 15 minut

Jeden rdzovy impuls v kladné ose z (jeden
impuls na kazdé strané systému) o sile 31 G
v délee do 2,6 ms v provozni orientaci

Sest po sobé jdoucich razovych impulsé v
kladné i zdporné ose x, y a z (jeden impuls na
kazdé stran¢ systému) o sile 71 G v délce do
2 ms

-16az3 048 m

POZNAMKA: v nadmofiskych vyskach nad 900
metrt je maximalni provozni teplota snizena o 1 °C
na kazdych 300 metrd.

—16 a7z 10 600 m

G2 nebo nizsi dle normy ISA-S71.04-1985
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Remarques, précautions et avertissements

g REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

A PRECAUTION : une PRECAUTION vous avertit d'un risque d’endommagement du
matériel ou de perte de données en cas de non-respect des instructions données.

A AVERTISSEMENT : un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement
du matériel, de blessures corporelles ou méme de mort.

Les informations que contient ce document sont sujettes @ modification sans préavis.
© 2010 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document, de quelque maniére que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerVault sont des marques
de Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans
d'autres pays ; Microsoft et Windows Server sont des marques ou des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire référence aux
entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou a leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérét
exclusif dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Modele réglementaire de série E13S

Avril 2010 Ref. JDXV4 Rév. A0D



Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : avant d'exécuter la procédure ci-dessous, lisez les
consignes de sécurité fournies avec le systeme.

Déballage du systeme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur
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Connectez le clavier, la souris et le moniteur (en option).

Aidez-vous des icones des connecteurs situés a l'arriere du systéme pour savoir
ou insérer chaque cable. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le
connecteur du cible du moniteur, s'il en est équipé.

Branchement du ou des cables d'alimentation

Connectez le ou les cables d'alimentation au systeme et, si vous utilisez un
moniteur, connectez son cible d'alimentation a celui-ci.
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Fixation du ou des cables d'alimentation

Faites une boucle avec le cible d'alimentation comme indiqué dans
I'llustration, puis fixez-le a I'aide de la sangle fournie. Branchez ensuite l'autre
extrémité du cible d'alimentation sur une prise secteur mise a la terre ou sur
une source d'alimentation autonome (telle qu'un onduleur ou une unité de
distribution de I'alimentation).

Mise sous tension du systéeme

fu )
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Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation s'allument.
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Installation du cadre en option

I

Installez le cadre (en option).

Informations concernant le systeme d'exploitation

Le systeme d'exploitation est préinstallé et configuré de maniére a prendre en
charge les applications préinstallées. Pour en savoir plus sur la
personnalisation du systeme d'exploitation, si celle-ci est nécessaire pour
votre environnement, voir la documentation du systéme d'exploitation livrée
avec votre systeme.

Systeme d'exploitation pris en charge

L'¢édition Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) avec SP2 est
préinstallée sur votre systéme.

Q REMARQUE : le systéme d'exploitation est installé sur les disques durs internes en
configuration RAID 1.
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Autres informations utiles

A AVERTISSEMENT : voir les informations sur la sécurité et les réglementations
qui accompagnent votre systéme. Les informations sur la garantie se trouvent dans
ce document ou dans un document distinct.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer le
systéme dans un rack.

*  Le Manuel du propriétaire du matériel présente les fonctionnalités du
systéme et contient des informations de dépannage du systeme et des
instructions d'installation ou de remplacement des composants du
systeme. Il est disponible en ligne sur le site support.dell.com/manuals.

* Tousles supports fournis avec le systéme contiennent de la documentation
et des outils de configuration et de gestion du systéme, notamment du
systeme d'exploitation méme et du logiciel de gestion du systeme, des
mises 4 jour et des composants systéme que vous avez achetés avec le
systeme.

Q REMARQUE : vérifiez toujours si des mises & jour sont disponibles sur le site

support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent
souvent les informations que contiennent les autres documents.

Obtention d'une assistance technique

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le
systéme ne réagit pas comme prévu, voir le document Hardware Owner’s
Manual (Manuel du propriétaire). Dell™ propose une formation exhaustive et
une certification sur le matériel. Pour en savoir plus, voir
www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays.
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Informations NOM (Mexique uniquement)

Les informations suivantes, relatives au périphérique décrit dans ce

document, sont fournies conformément aux exigences de la Norme Officielle
Mexicaine (NOM) :

Importateur : Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.
Numéro de modele : Série E13S
Tension d'alimentation : 100-240 V CA
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation électrique : 7,5-4,0 A

Caractéristiques techniques

Processeur

Type de processeur Jusqu'a deux processeurs Intel® Xeon® de
série 5600

Bus d'extension

Type de bus PCI Express 2e génération

Logement d'extension de la carte de Logement 1 : PCle x4, demi-longueur, pleine
montage hauteur
Logement 2 : PCle x4, pleine longueur, pleine
hauteur
Logement 1 : PCle x8, demi-longueur, pleine
hauteur
Logement 4 : PCle x4, logement interne pour
carte intégrée

REMARQUE : les quatre logements sont dotés
de connecteurs de type x8.
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Mémoire

Architecture

Connecteurs de barrettes de mémoire
Capacité des barrettes de mémoire

RAM minimale

RAM maximale

Barrettes DIMM ECC (code de correction
d'erreur) DDR3 1066 ou 1333 MHz inscrites
ou sans tampon

Huit de 240 broches
1 Go, 2 Go, 4 Go ou 8 Go

1 Go avec un seul processeur (1 DIMM par
processeur)

64 Go (DIMM de 8 Go a deux ou quatre

rangées de connexion)

Lecteurs

Disques durs

Lecteur optique

Jusqu'a douze lecteurs SAS, SATA, ou SSD de
3,5 pouces échangeables a chaud et jusqu'a
deux lecteurs SAS ou SSD de 2,5 pouces avec
cable

REMARQUE : le systéme d'exploitation est
installé sur les disques durs internes en
configuration RAID 1.

Un lecteur de DVD-ROM USB externe
(en option)

Connecteurs

Arricre

Carte réseau (NIC)

Série

USB

Vidéo

Deux connecteurs RJ-45 (pour cartes réscau
intégrées de 1 Go)

Un connecteur DTE a 9 broches, compatible

16550

Deux connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0

Un connecteur VGA a 15 broches
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Connecteurs (suite)

Avant
Vidéo Un connecteur VGA 4 15 broches
USB Un connecteur a 4 broches, compatible
USB 2.0
Interne
USB Deux connecteurs a 4 broches, compatibles
USB 2.0
Vidéo
Type de vidéo Matrox G200, intégré au controleur BMC
Mémoire vidéo § Mo
Alimentation

Bloc d'alimentation secteur (selon la tension en vigueur)

Puissance 750 W (bloc d'alimentation redondant)

Tension 100-240 VAC, 50-60 Hz, avec sélection
automatique de la tension

Dissipation thermique 2450 BTU/h maximum

Courant d'appel maximal Dans des conditions de lignes typiques et

dans toute la gamme ambiante de
fonctionnement du systeme, l'appel de
courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum de

10 ms.

Piles

Pile du systeme Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V)
Caractéristiques physiques
Hauteur 8,67 cm (3,42 pouces)
Largeur 44,52 cm (17,53 pouces)
Profondeur 66,46 cm (26,17 pouces)
Poids (configuration maximale) 29 kg (63,8 livres)
Poids (a vide) 15,85 kg (34,87 livres)
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Environnement

REMARQUE : pour des informations supplémentaires sur les mesures
environnementales liées aux différentes configurations du systeme, voir
www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Entreposage

Humidité relative

En fonctionnement

Entreposage
Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement

Entreposage

Choc maximal

En fonctionnement

Entreposage

De 10 a 35 °C (de 50 2 95 °F) avec un
gradient thermique maximal de 10 °C par
heure

REMARQUE : a des altitudes supérieures a
900 métres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1 °F) tous les 168 métres (550 pieds).

De -40 a 65 °C (de -40 a 149 °F) avec un
gradient thermique maximal de 20 °C par
heure

De 20 a 80 % (sans condensation) avec un
gradient d'humidité maximal de 10 % par
heure

De 5295 % (sans condensation)

0,26 G avec un balayage de 5 a 350 Hz
pendant 15 minutes

1,54 G avec un balayage de 10 4 250 Hz
pendant 15 minutes

Une impulsion de choc de 31 G pendant un
maximum de 2,6 ms sur orientation
opérationnelle sur l'axe z positif (une
impulsion de chaque coté du systeme)

Six chocs consécutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms sur les axes x, y et z
positifs et négatifs (une impulsion de chaque
cOté du systeme)
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Environnement (suite)

Altitude

En fonctionnement De-162a3 048 m (de -50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : a des altitudes supérieures a
900 metres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55 °C (1 °F) tous les 168 métres (550 pieds).

Entreposage De -16 2410 600 m (-50 a 35 000 pieds)
Contaminants en suspension dans l'air

Classe G2 ou inférieure selon la norme

ISA-S71.04-1985
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Dell™ PowerVault™
DL2200 Systeme

Handbuch zum Einstieg
in das System



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerk-
sam, mit denen Sie den Computer besser einsetzen konnen.

A VORSICHTSHINWEIS: Hiermit werden Sie auf mégliche Gefahrenquellen hin-
gewiesen, die Hardwareschiden oder Datenverlust zur Folge haben konnen,
wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewie-
sen, die materielle Schaden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur
Folge haben konnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfaltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo und PowerVault sind Marken von Dell Inc.;
Intel und Xeon sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Landern;
Microsoft, Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Vorschriftenmodell der Reihe E13S

April 2010 Teilenr. JDXV4 Rev. A0O



Installation und Konfiguration
A WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte die Sicher-

heitshinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzel-
nen Komponenten.

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems im
Rack zunichst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und die
Rack-Installationsanleitung.
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm
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SchlieBen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm an (optional).

Die Anschlusse auf der Rackseite des Systems sind mit Symbolen gekenn-
zeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken
Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels
festzuzichen.

AnschlieBen der Netzstromkabel

Verbinden Sie die Netzstromkabel mit dem System sowie gegebenenfalls mit
dem Bildschirm.
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Befestigen der Netzstromkabel

Bilden Sie mit dem Systemnetzstromkabel wie abgebildet eine Schlaufe, und
sichern Sie das Kabel mit dem beigefiigten Band an der Klammer. Verbinden
Sie das andere Ende des Netzstromkabels mit einer geerdeten Steckdose oder
einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromver-
sorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

fjo )

7 )

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Die Betriebs-
anzeigen sollten aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Frontverkleidung

Befestigen Sie die Frontverkleidung (optional).

Informationen zum Betriebssystem

Das Betriebssystem ist vorinstalliert und fiir die Unterstiitzung der vorinstal-
lierten Anwendungen konfiguriert. Weitere Informationen tiber die Anpas-
sung des Betriebssystems an die eigenen Bediirfnisse (nur falls fiir [hre Um-
gebung erforderlich) finden Sie in der zusammen mit dem System gelieferten
Dokumentation zum Betriebssystem.

Unterstiitztes Betriebssystem

In Threm System wurde Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64)
Edition mit SP2 vorinstalliert.

Q ANMERKUNG: Das Betriebssystem ist auf den internen Festplatten in einer RAID
1-Konfiguration installiert.
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Weitere niitzliche Informationen

A WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriehshestimmungen, die mit
dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen méglicherweise
als separates Dokument beigelegt sein.

* Inder mit der Rack-Losung gelieferten Rack-Dokumentation ist beschrie-
ben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen iiber System-

funktionen, Fehlerbehebung im System und zum Installieren oder Aus-

tauschen von Sy stemkomponenten Sie finden dieses Dokument online
unter support.dell.com/manuals.

* Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumen-
tationen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Sys-
tems, insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungs-
software, System-Updates und mit dem System erworbene Komponen-
ten.

Q ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals aktua-
lisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst, denn friihere
Informationen werden damit gegebenenfalls ungiltig.

Anfordern von technischer Unterstiitzung

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen kénnen oder
das System sich nicht wie erwartet verhilt, nchmen Sie das Hardware-Benutzer-
handbuch zur Hand. Dell™ bictet umfangreiche Hardware-Schulungen und
Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stchen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfigung.
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NOM-Informationen (nur fiir Mexiko)

Die folgenden Informationen bezichen sich auf das in diesem Dokument
beschriebene Gerit und entsprechen den mexikanischen Normen (NOM):

Importeur: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Modellnummer: E13S Reihe
Netzspannung: 100-240 V CA
Frequenz: 50/60 Hz
Stromaufnahme: 7,5-4,0 A

Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Bis zu zwei Intel® Xeon®-Prozessor der
Reihe 5600

Erweiterungsbus

Bustyp PCI-Express der 2. Generation

Riserkarte-Erweiterungssteckplitze  Steckplatz 1: PCle x4, halbe Baulinge, volle
Bauhohe
Steckplatz 2: PCle x4, volle Baulinge, volle
Bauhohe
Steckplatz 3: PCle x8, halbe Baulinge, volle
Bauhohe

Steckplatz 4: PCle x4, interner Steckplatz fiir
integrierte Karte

ANMERKUNG: Alle vier Steckplatze sind mit
x8-Anschliissen ausgestattet.

Speicher

Architektur Registrierte oder ungepufferte DDR3-
DIMM-Module mit 1066 oder 1333 MHz
und Error Correcting Code (ECC)
DIMM-Module
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Speicher (fortgesetzt)

Speichermodulsockel
Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)

RAM (Maximum)

Achtmal 240-polig
1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB

1 GB mit cinem Einzelprozessor (1 DIMM
pro Prozessor)

64 GB (Zweifach- und Vierfach-DIMM-
Module mit 8§ GB)

Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Optisches Laufwerk

Bis zu zwolf hot-swap-fihige SAS-, SATA-
oder SSD-Laufwerke (3,5 Zoll) und bis zu
zwei verkabelte SAS- oder SSD-Laufwerke
(2,5 Zoll).

ANMERKUNG: Das Betriebssystem ist auf den
internen Festplatten in einer RAID 1-Konfiguration
installiert.

Optionales externes USB-DVD-ROM-
Laufwerk

Anschliisse
Riickseite
NIC Zwei RJ-45 (fir integrierte 1-GB-NICs)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Grafik VGA, 15-polig
Vorderseite
Grafik VGA, 15-polig
USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform
Intern
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
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Grafik

Grafiktyp Matrox G200, integriert im BMC
Grafikspeicher 8 MB
Power

Netzstromversorgung (je Netzteil)
Leistung

Spannung

Wiirmeabgabe

Maximaler Einschaltstrom

750 W (redundantes Netzteil)

100-240 V Wechselstrom, autom.
Bereichseinstellung, 50-60 Hz

Maximal 2450 BTU/h

Unter typischen Leitungsbedingungen und
tiber den gesamten Umgebungsbetriebsbereich
des Systems kann der Einschaltstrom 55 A pro
Netzteil erreichen (iiber einen Zeitraum von
10 ms oder weniger)

Batterien
Systembatterie Lithium-Knopfzelle CR 2032 (3,0 V)
physischer
Hohe 8,67 cm
Breite 44,52 cm
Tiefe 66,46 cm
Gewicht (maximale Konfiguration) 29,0 kg
Gewicht (leer) 15,85 kg
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Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Betrieb

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb

Lagerung

Zulissige Erschiitterung
Betrieb
Lagerung

Zulissige Stoieinwirkung

Betrieb

Lagerung

10° bis 35 °C mit cinem max. Temperatur-
gradienten von 10 °C pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter

verringert sich die maximale Betriebstempe-
ratur um 1 °C/300 m.

-40° bis 65 °C mit einem maximalen Tempe-
raturgradienten von 20 °C pro Stunde

20% bis 80% (nicht kondensierend) mit
einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit von 10%
pro Stunde

5 bis 95% (nicht kondensierend)

0,26 G bei 5-350 Hz, 15 Min. lang
1,54 G bei 10-250 Hz, 15 Min. lang

Ein Stof von 31 G in der positiven z-Achse
(ein StofB auf jeder Seite des Systems) tiber
einen Zeitraum von 2,6 ms in der Betriebs-
richtung

Sechs nacheinander ausgefiihrte Stéfe mit
71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver und
negativer x-, y- und z-Richtung (ein Stof auf
jeder Seite des Systems)
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Umgebungsbedingungen (fortgesetzt)

Hohe iiber NN
Betrieb

Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse

-16 bis 3048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebstempe-
ratur um 1 °C/300 m.

-16 bis 10.600 m

G2 oder niedriger gemil ISA-S71.04-1985
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Dell™ PowerVault™
2uotiuarta DL2200
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MovréAo Katd Toug Kavoviopoug: Zeipd E13S



Inueiwon, TPoooxn Kal Tposidotroinon

g THMEIQZH: H SHMEIQZH utrodeikvugl onuavTikEG TTANPOQOPIES TTOU 0O
BonBouv va xpnaoiuoToleite KAIAUTEPA TOV UTTOAOYIOTH GOG.

/\ MPOZOXH: H MPOZOXH utrodnAdver SuvnTikA UAIKF NI A atAeia
Sedopévwy, av dev akoAouBouvrtai ol odnyies.

/N NPOEIAOMOIHEZH: H MPOEIAOTOIHEH agpopd mBavi UAIKA nuid,
owpatiki BAdRN A Bdvaro.

O TAnpogopics avTov TOV £YYPAYOV propsi vo aAldEovv Yo pig mposidoroino.
© 2010 Dell Inc. Mg em@draén mavtog dikardpotoc.

ATOyOpEVETOL QLOTNPMOG 1] OVOTOPOYMYN OVTAV TOV DVAK®V [LE OTOIOVINTOTE TPOTO YpPig TV
&yypagn édewa g Dell Inc.

Epmopikd ofpate mov ¥pnoonolodval 6to tapov keipevo: n ovopocio Dell, o hoydtvmo DELL

Kot 1 ovopacio PowerVault ivon epmopikd ofjpato tng Dell Inc. Ot ovopooieg Intel kon Xeon givor

onpata katatedévro g Intel Corporation otig Hvopéveg IMohreieg kat oe Ghheg ydpes. Orovopacieg
Microsoft kot Windows givan epopikd onpota i onuota katatedévia g Microsoft Corporation otig
Hvopéveg IMolteieg n/kat og GAeg ydpec.

AMAOL EUTOPIKE GNLLALTO. KOL EUTOPIKEG OVOLLOGIES LLTOPEL VO YPTGLLOTOLOVVTOL GTO TOPOV £YYPaPO
AVOPEPOLEVOL EITE GTOVE KATOYOVG TOV GNUAT®V KO TMV OVOUGTOV gite oto poidvto tovg. H Dell Inc.
moporteitol omd Kabe SIKAimLLO GE EUTOPIKA CTLLOTO KO EUTOPIKEG OVOUAGIES TPITOV.

MovréAo Kkatd Toug kavoviopoug: Zeipd E13S

Amrpiliog 2010 P/NJDXV4  Ava6. A0O



EykardoTaon kai pubuion

A MPOEIAONOIHZH: Mpotol ekTeAETETE TRV TTOPAKATW S1ASIKACIT,
oupBouleuBeite TIg 0dnyieg ao@aAeiag TTou cuvodeUouv To CUCTNHA GAG.

Avolyua TnG CUOKEUAOiaG TOU CUCTHMATOG

AvoiEte T GVOKELAGIN TOV GVGTHLOTOG GOG KOl AVAYVOPIoTE KAOE AVTIKEILEVO.

ZUVOPLOAOYNOTE TIC PAYES KO EYKATACTNOTE TO GVOTNWO o€ rack cOpe®va, e
TG 00N yiec ao@ALeIng Kot TI 00Nyieg eyKoTdoTacng o€ rack mov mapéyovtot pe
TO GVOTNUA GO,
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MpoaipeTikd - Z0vdeon TANKTPOAOYiou, TTOVTIKIOU Kol 000vng
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ZuvdEoTe T0 TANKTPOAGY10, TO TOVTIKL Kot TV 000V (TPOaIpeTIKA).

O1 B0peg 670 oW PUEPOG TOL CLUGTNUATOG £YOVV EIKOVIOL TAL OTTOTN
VTOJEKVHOVV TO KAAMO10 TOL cuvdéetat og Kabe BOpa. [pémel va coitete Tig
Bideg (eav vapyovv) otn BHpa Kakmdiov g 006vNC.

Zovdeon Twv KaAwdiwv Tpopodoaiag

Tuvdéote To(Ta) Kakdoo(a) TPoPodocitg TOL GLOTAIOTOS GTO GVGTNUA KO,
€qv ypnoonoteite 006, GuVOEGTE TO KOAMDILO TPOPod0Giag Tng 006vNg otV
006vn.
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Ac@dAion Twv KOAwSiwv TpoPodoaiag

ToLi&te 10 KAADI0 TPOPOSOGING TOL GLGTNLATOG OTWG POIVETAL GTNV EKOVOL KoL
GTEPEMOTE TO GTO GTHPLYLLO YPNCULOTOIDOVTAS TNV TAPEYOLEVT TovidL.
TomoBetnote TV dAAN dkpn Tov KaAmdiov Tpopodoaciag oe yelwpévn pila 1 o
Eeymplot) YN NAEKTPIKOL PEVUATOG, T.). GE EVE GUGTNLLO. ASLAAELTTNG
tpogodoaiog (UPS) 1 a povada dravoung pevpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou GUOTANATOG

fu )

2

[Matote to Kovumi Aettovpyiag oTo cVoTNHE Kot TV 006vr. Avafouv ot
Aoyvieg Aettovpyiag.
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TotmoB£TnON TNG TTPOAIPETIKAG OTEQPAVNG OCUYKPATNONG

TonoBethoTe T0 TAGIG10 (TPOAULPETIKE).

MAnpo@opieg A&ITOUpyIKOU CUCTHIOTOG

To Aertovpywcd chHoTNO EIVOL TPOEYKATESTNUEVO KAl pUOLGHEVO DOTE VO
VROoTNPILEL TIG TPOEYKATESTNIEVES EQOPIOYEG. AvaTpéETe OTNV TEKUNPimMOT)
TOV AEITOVPYIKOV GOG GUOTHLLATOS TOL GTAAONKE pali e To GLGTNIA GOS Yl
TPOGHeTEC TANPOPOPIES OYETIKA [LE TNV TPOGOPLLOYN TOV AELTOVPYLKOD
GLOTILOTOG, LOVO OGOV amotteital and To mepariov.

Ymrootnpi{Opevo AeIToupyikoé cUCTHHA

Y10 ovoud cag givor gykateotnuévo to Microsoft® Windows Server® 2008
Standard (x64) Edition pe SP2.

g ZHMEIQXH: To Asitoupyikd oUGTNUA gival EYKATETTNHEVO OTOUG ECWTEPIKOUC
oKkAnpoug diokoug e dlapdpewaon RAID 1.
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AMAeG TTANPOPOPIES TTOU EVOEXETOI VO XPEIOOTEITE

A NPOEIAONOIHZH: Avarpére oTIG TANPOQPOPIEG TXETIKA PE TNV AOPAAEI
KaI TOUG KAVOVIGHOUG TTOU £XOUV OTTOOTUAEI e TO oUOTNHG oag. O1
TAnpogopieg yia TNV eyyinon evoéxeral va cuptrepIAappdvovTal o€ auTod T0
£€yypa@o 1 va atroTeAouv EeXwpPIoTO Eyypao.

* H avrictoyn tekunpioon mov cuvodedel T dikn oag Ao yio Tonodétmon
og rack meptypdetl Tov Tpomo TonoHETNoNG TOV CLOTHUNTOC Gug oe rack.

*  To Eyyeipidio katdyov vAikod mapEXEL TAPOPOPIEG OYETIKA LLE TOL
XOPOAKTIPIOTIKA TOV GUGTHLATOG KOL TEPTYPAPEL TNV AVTYLETAOTION
TPOPANUATOV TOV GLGTAOTOS GOG KOL TNV EYKATACTACT 1) TNV
OVTIKATOOTACT GUGTATIKOV GTOLEI®V TOL GLOTAWNTOG. To TapPdV Eyypapo
givar daBéorpo nhektpovikd otny tomobecia support.dell.com/manuals.

*  Tuydv dickor CD/DVD mov 6uvodedovy 10 GOGTNE GOG Kot ToPEXOLY
TeKUNploon kot epyaieia yio Tn SIUOPPMOT Kot T dayeiplon Tov
GLOTHLOTOS GOC, OOV GLUTEPIAALBAVOVTAL 1] TEKUNPIMOT] KoL TO. EpYaAEio
Y10 TO AELTOVPYIKO GUOTNLLO, TO AOYIGUKO SLoyElplong GUGTHLLATOC, Ot
EVNULEPDOELG GUOTNUOTOG KOt T EEQPTHLLATO GUGTILATOG TTOV AyOPAGATE
pofi pe To GHOTNUA GOG.

ﬂ ZHMEIQZH: EAéyxete TIGVTOTE VI EVNUEPWUEVES EKBOTEIG OTNV TOTTOBETIN
support.dell.com/manuals kai va SI0BdAfeTe TPWTA TIG EVNUEPWHEVES
ekdOOEIG £TTEIBA TTOAU GUXVA avTIKABIGTOUV TIG TTANPOQOpiEg AAAWY EyypA@wV.

AQqyn TeXVIKAG BonBelag

Edwv dev xatavoeite pia dtadtkooio Tov 06myod avtov 1 oV T0 GOGTHIO dEV
AEITOVPYEL LIE TOV OVAUEVOLEVO TPOTIO, avaTpéETe 0T0 Eyyelpioio Katoyov vAIKoD.
H Dell™ rapéyer ohokinpopévn ekraidevon ko miotomoinon viwov. I'o
TEPIGCOTEPES TANPOPOPIES, avatpéEre ot dichBuvon www.dell.com/training. H
VNPECIO OVTH EVOEYETAL VO UMV TTPOCOEPETAL GE OAEG TIC TOTOBETTEC.
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MAnpogopieg NOM (Mévo yia To Megikod)

O TopOKAT® TANPOPOPIES TAPEYOVTAL Y10 TN CUCKELT] TTOV TEPLYPAPOVTUL GTO
TAPOV £YYPAPO COLPMVO, [LE TIC TPOSLUYPOUPES TV EMICTL®V TPOTHTMOV TOV

Me&wov (NOM):

Ewayoyéog: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Ap1Bpdg povtéhov: Zepa E13S

Téon mapoyng: 100-240V CA

Zoyvomnro: 50/60 Hz

Katavéiwon pedpatog: 75-4,0 A

TeXVIKEG TTPOSIOYPAPEG

EmegepyaoTig

Tomog enekepyaotn

"Ewg dvo enelepyaotés Intel® Xeon® oepd 5600

Aiaulog emékTaong

Tomog Stdrov

Ynodoyég eméktaong kabetng
kaptog (riser)

PCI Express Generation 2

Ymodoyn 1: PCle x4, nicod pikovg, TANpovg vyovg
Ynrodoyn 2: PCle x4, mApovg uikovg, TANpovs
Vyovug

Ynrodoyn 3: PCle X8, oo pixovg, TApous Hiyovg
Ynodoyn 4: PCle x4, ecwtepiki vrodoyn yia
EVOOUOTOUEVT KApTOL

THMEIQZH: Kai ol Té0oepig uTrodoxég cival BUpeg X8.

Mviipn

Apyrtektovikn

Movédeg DIMM ota 1066 or 1333 MHz DDR3,
registered 1 unbuffered pe Error Correcting Code
(ECC)

Ymodoyég Aettovpyikdv povadov Oktod tov 240 axidov

pviung

Xopnrikotnreg povadov pviung 1 GB, 2 GB, 4 GB 118 GB

56 | Ta Tpwta BrPATA e To oUCTNHE oag



MvAun (ouvéxeia)

EXéyiom pvinun RAM

Méyiom) pviun RAM

1 GB pe povo enetepyaotn (1 DIMM avé
enekepynotn)

64 GB (duthéc i tetpamiéc povadeg DIMM tov
8 GB)

Movadeg diokwv

Movddeg okAnpol dickov

Movada onTiKdV dickmv

"Ewg dddeka povades diokwv SAS, SATA 1/ SSD 3,5

WICOV [LE SUVATOTNTA GVVIESTS EV DPa AetToVPYiog
Kot £0g 600 povadeg diokov SAS 1 SSD 2,5 wtodv
OV GLVOLOVTOL HEG® KOAMOIOV

THMEIQZH: To Aciroupyikd aloTtnua gival
EYKATEOTNPEVO OTOUG EOWTEPIKOUG GKANPOUG
diokoug ot dlaudpewaon RAID 1.

[poarpetikn e€mwtepikn povado USB DVD-ROM

Oupeg

ITicw

Képta dictdov

Avo RJI-45 (yio evoopatopéveg kapteg Slacvvoeong
dwctoov 1-GB)

Seprokég 9 axidawv, DTE, cupupatéc pe 16550

USB Avo Tev 4 axidwv, copfotég pe USB 2.0

Képta ypagpikov VGA 15 akidov
Mmnpootda

Kdapta ypagicdv VGA 15 akidov

USB Mia tov 4 axidov, copfotn pe USB 2.0
Ecwtepikad

USB Avo tov 4 akidwv, coppatés pe USB 2.0
Kdpta ypagikwv

THmog kdpTog Ypopmv

Mviun kdptag ypoeikav

Matrox G200, evoopatopévn cto BMC
8 MB
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Tpogodoaia

Tpogodocia AC (avé mapoyf Tpo@odociog)

Ioy0g o watt 750 W (g9edpicii tpogodocia)

Tdon AvtopvOulopevn 100-240 VAC, 50-60 Hz
"Exlvon Beppotmrag 2450 BTU/hr péywoto

Méyioto pevpa e16pong Kéto amd tumikés cuvOniKeg ypopLng Kot

EMGVM 0O TO EVPOS TUAV AELTOVPYiaG

e PAALOVTOG OAOKAN POV TOL GLGTAOTOG,
TO PELULO EIGPONG UTOPEL Vo TPOGEYYioEL TA
55 A avé avd Tapoyn tpopodociog yio 10 ms1

Myotepo

Mrnoartapieg

Mmnatopic GUGTHHATOG CR 2032 3,0 V 1évtov Mbiov ce oo

vopiopotog

Duoikd XapakTnpIOoTIKA

“Yyog 8,67 cm

IM\érog 44,52 cm

Babog 66,46 cm

Bapog (néyiot dopdpemon) 29,0 kg

Bapog (kevd) 15,85 kg

XapakTnpioTika mepiBdAAovrog

ZHMEIQZH: MNa emimAéov TAnPo@opieg OXETIKG We TIG TIEPIBAANOVTIKEG HETPATEIS yia

OUYKEKPIUEVEG DIGHOPPUWOEIG CUOTANATOG, ETTIOKEPTEITE T dlEUBuvon

www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacio

Katd ™ Aertovpyia a6 10° éwg 35°C, pe péyioto pubuod

petafoing g Beppokpaciog Toug 10°Clopa
ZHMEIQZH: la uyoueTpo dvw Twv 900
METPWV, N péyIoTn Beplokpaaia AsiToupyiag
€AATTWVETAI OVOPOOTIKG kaTd 17°C avd 168
pétpa.
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XapoakTtnploTikd TepIBAAAovTog (Ouvéxeia)

Katd v amodnkevon amo -40° £wg 65°C, pe péyroto pvoud
petafoing g Bepurokpaciog Tovg 20°C avd
apa

Zyxetikn vypacio

Katd ™ Aettovpyia 20% £wg 80% (yopig cvpumbkvoon) pe péyloto
puOuo petaforng g vypaciog 10% avé dpa

Katd v anobfkevon 5% éwg 95% (ywpic cvpmdkvoon)

Méyiot taldvievon

Katd ™ Aettovpyia 0,26 G ota 5-350 Hz yio 15 Aemtd

Katd v anobfkevon 1,54 G ota 10-250 Hz yia 15 Aemtd
Méyiot 66vnon

Katd ™ Aertovpyia "Evog mokpog d6vnong 6to OeTikd tunpo Tov

a&ova z (évag maApdg og kKOs mAevpd Tov
ovotiuatog) twv 31 G yio éwg kot 2,6 ms mpog
TG Katevhoveelg Aettovpyiog

Katd v amodnkevon "E&1 Swadoyid extelecpuévol maApol S6vnong
670 OeTIKO Kol apyNTIKO TUAHO TOV 0EOVOV X,
Yy ko Z (évag molpdg o kGBe TheLPE TOVL
ovotiuatog) tov 71 G yio £og kat 2 ms

Yyopetpo
Kotdé ™ Aerrovpyia and -16 £mg 3.048 pétpa
ZHMEIQZH: Mo uyoueTpo dvw Twy 900
METPWV, N péyIoTn Beplokpaaia AsiToupyiag
eAATTWVETOI OVOPOOTIKG kaTd 17°C avd 168
pétpa.
Katd v amodnkevon amo -16 €mg 10.600 pétpa
Eninedo aepoperapepdpevav pumov
Katnyopia G2 1 yopnAdtepo, 6mmg opiletor and to

ISA-S71.04-1985
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Systemy Dell™ PowerVault™
DL2200

Rozpoczecie
pracy z systemem

otyczy modeli E13S Series



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

g UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomo$¢, ktdra pomoze lepiej wykorzystac
komputer.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzetu lub utraty
danych w razie nieprzestrzegania instrukciji.

A OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje
ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata lub smierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2010 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatow w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell, logo DELL i Power Vault sa znakami towarowymi firmy Dell Inc.;
Intel, i Xeon sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach; Microsoft i Windows Server sa znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Tekst moze zawiera¢ takze inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszace si¢ do podmiotéw
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw towarowych innych niz jej wiasne.

Dotyczy modeli E13S Series

Kwiecien 2010 Nr ref. JDXV4 Wersja. A00



Instalacja i konfiguracja

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej procedury zapoznaj
sig z instrukcjami dotyczacymi bezpieczeiistwa dotaczonymi do systemu.

Rozpakowanie systemu
Rozpakuj system i zidentyfikuj jego poszczegolne elementy.

Zamontuj prowadnice i zainstaluj system w stojaku zgodnie z instrukcjami
dotyczacymi bezpieczenstwa oraz instrukcjami dotyczacymi montowania
systeméw w stojaku dostarczonymi wraz z systemem.
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Czynnosci opcjonalne — podtaczanie klawiatury, myszy i monitora
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Podtacz klawiature, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w tylnej czesci systemu oznaczone sa ikonami, wskazujacymi kabel,
ktory nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Upewnij sie, ze sruby na ztaczu
kabla monitora zostaty dokrecone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabli zasilania

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do systemu oraz do monitora, 0
ile uzywasz monitora.
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Mocowanie kabla (kabli) zasilania

Zegnij kabel zasilania systemu w petle, jak przedstawiono na rysunku, i zamocuj
kabel na wsporniku, uzywajac zataczonej opaski. Podtacz druga koncdwke kabla
zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego zrédta
zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziatu
zasilania (PDU).

Wiaczanie systemu

fu )

@

J

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Nacisnij przyciski zasilania systemu i monitora. Powinny zaswiecic sie
wskazniki zasilania.
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Montaz opcjonalnej ostony

I

Zamontuj ostone (opcjonalna).

Informacje o systemie operacyjnym

System operacyjny jest instalowany i konfigurowany fabrycznie, aby umozliwi¢
obstuge instalowanych fabrycznie aplikacji. Informacje dodatkowe o
dostosowywaniu systemu operacyjnego (tylko jesli jest to wymagane przez
srodowisko) mozna znalez¢ w dokumentacji systemu operacyjnego
dostarczonej z systemem.

Obstugiwany system operacyjny

W systemie fabrycznie zainstalowano system operacyjny Microsoft® Windows
Server® 2008 Standard (x64) Edition z dodatkiem SP2.

g UWAGA: System operacyjny jest instalowany na wewnetrznych dyskach twardych w
konfiguracji macierzy RAID 1.
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Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczeinstwa i przepisow prawnych
w dokumencie dostarczonym wraz z systemem. Informacje dotyczace gwarancji
moga zosta¢ zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny
dokument.

* Dokumentacja dotaczona do stojaka przedstawia sposdb montowania w niej
komputera.

*  Podrecznik uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach systemu i
opis sposobdw rozwiazywania problemoéw zaistniatych podczas jego
uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany jego
elementéw. Dokument ten jest dostepny w trybie online na stronie
support.dell.com/manuals.

*  Wszystkie nosniki dostarczone z systemem zawierajace dokumentacje
i narzedzia do konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim, w tym te, ktdre
dotyczg systemu operacyjnego, oprogramowania do zarzadzania systemem,
uaktualnienia systemu oraz elementéw nabytych wraz z systemem.

Q UWAGA: Nalezy zawsze sprawdzac, czy na stronie support.dell.com/manuals
pojawily sie aktualizacje, i czyta¢ je w pierwszej kolejnosci, poniewaz czesto
pojawiajg sie one z wyprzedzeniem w stosunku do innych dokumentdw.

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jesli procedury opisane w tym podreczniku sa niezrozumiate lub jesli system
nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapoznac si¢ z Podrecznikiem
uzytkownika sprzetu. Dell™ oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacje w
zakresie sprzetu. Aby uzyskaé¢ wiecej informacji na ten temat, zobacz:
www.dell.com/training. Ta ustuga moze nie by¢ oferowana we wszystkich
lokalizacjach.
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Informacje dotyczace NOM (tylko Meksyk)

Ponizsze informacje dotyczace urzadzenia opisanego w niniejszym dokumencie
zostaty przedstawione zgodnie z wymogami oficjalnych norm obowiazujacych
w Meksyku (NOM):

Importer: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numer modelu: E13S Series

Napigcie zasilania: 100-240 V pradu zmiennego
Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Pobor pradu: 7540 A

Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora Obstuga do dwéch procesoréw Intel® Xeon®
5600

Szyna rozszerzen

Typ magistrali PCI Express 2.0

Gniazda rozszerzen karty nosnej Gniazdo 1: PCle x4 o potéwkowej dtugosci i

petnej wysokosci

Gniazdo 2: PCle x4 o peinej dtugosci i petnej
wysokosci

Gniazdo 3: PCle x8 o potéwkowej dtugosci i
petnej wysokosci

Gniazdo 4: PCle x4, wewnetrzne gniazdo dla
karty zintegrowanej

UWAGA: Wszystkie cztery gniazda sg ztgczami x8.
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Pamiegé

Architektura

Gniazda modutéw pamieci
Pojemnos¢ modutéw pamieci

Minimalna pojemnos¢ pamigci RAM

Maksymalna pojemnos¢ pamieci RAM

Moduty pamigci DDR3 DIMM o czgstotliwosci
1066 lub 1333 MHz, rejestrowane lub
niebuforowane z kodem korekcji btedu (ECC)

Osiem 240-stykowych
1GB,2GB,4GBlub8GB

1 GB z jednym procesorem (1 modut DIMM
na kazdy procesor)

64 GB (dwu- i czteroszeregowe moduty
DIMM o pojemnosci 8 GB)

Napedy

Dyski twarde

Obstuga do dwunastu 3,5-calowych,
wymienianych podczas pracy napedéw SAS,
SATA lub SSD i do dwoch 2,5-calowych
napedéw SAS lub SSD potaczonych kablem

UWAGA: System operacyjny jest instalowany na
wewnetrznych dyskach twardych w konfiguracji
macierzy RAID 1.

Naped optyczny Opcjonalny, zewnetrzny naped DVD-ROM
typu USB

Ztacza

Ztyh

Kontroler NIC

Szeregowe
usB
Wideo

Z przodu
Wideo
usB

Wewngtrzne
usB

Dwa ztacza RJ-45 (dla zintegrowanych kart
sieciowych o pojemnosci 1 GB)

9-stykowe, DTE, kompatybilne z 16550
Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
15-stykowa karta VGA

15-stykowa karta VGA
Jedno 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0

Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
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Wideo

Typ wideo Matrox G200, zintegrowana z kontrolerem plyty
Pamie¢ wideo 8 MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na zasilacz)

Moc 750 W (opcjonalny zasilacz nadmiarowy)

Napiecie 100-240 V pradu zmiennego, automatyczne
dopasowywanie zakresu, 50-60 Hz

Emisja ciepta Maks. 2450 BTU/godz.

Maks. nate¢zenie pradu przy Przy typowym zasilaniu i w catym dozwolonym

wiaczeniu zakresie warunkdw pracy systemu natezenie

pradu przy wiaczeniu moze osiagnac¢ 55 A na
zasilacz przez 10 ms lub krdcej

Baterie
Bateria systemu Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o napieciu
30V
Cechy fizyczne
Wysokosé 8,67 cm (3,42 cala)
Szerokosé 44,52 cm (17,53 cala)
Glebokosé 66,46 cm (26,17 cala)

Ciezar (przy maksymalnej konfiguracji) 29,0 kg (63,8 funta)
Cigzar (bez wyposazenia) 15,85 kg (34,87 funta)
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Warunki otoczenia

UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczegdinych
konfiguracji systemu mozna znaleZ¢ na stronie www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura:

W trakcie pracy

Przechowywanie
Wilgotnosé wzgledna

W trakcie pracy

Przechowywanie
Maksymalne drgania

W trakcie pracy

Przechowywanie

Maksymalny wstrzas

W trakcie pracy

Przechowywanie

Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym 10°C na godzine

UWAGA: W przypadku wysoko$ci powyzej
899,16 m maksymalna temperatura, w jakiej
urzagdzenie moze pracowac, obniza sie 0 -17,22°C
na kazde 167,64 m.

Od —-40° do 65°C przy maksymalnym
gradiencie temperaturowym 20°C na godzing

Od 20 do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
10% na godzine

0Od 5% do 95% (bez kondensacji)

0,26 G przy czestotliwosci 5-350 Hz przez
15 min

1,54 G przy czestotliwosci 10-250 Hz przez
15 min

Jeden impuls wstrzasowy na dodatniej osi Z
(jeden wstrzas po kazdej stronie systemu) o sile
31 G, trwajacy przez 2,6 ms w kierunkach
dziatania

Szes¢ kolejnych impulséw wstrzasowych na
dodatniej i ujemnej stronie osi X, Y, Z

(jeden impuls po kazdej stronie systemu) o sile
71 G trwajacych do 2 ms
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Warunki otoczenia (cigg dalszy)
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Wysokosé
W trakcie pracy

Przechowywanie
Poziom zanieczyszczen w powietrzu

Klasa

| Rozpoczecie pracy z systemem

od -16 do 3048 m

UWAGA: W przypadku wysokosci powyzej 2950
stdp (ok. 900 m) maksymalna temperatura, w
jakiej urzgdzenie moze pracowac, obniza sie 0 1°F
(ok. 0,6°C) na kazde 550 stdp (ok. 167 m).

Od -16 do 10 600 m

G2 lub nizsza, wg definicji w ISA-S71.04-1985



Dell™ PowerVault™
Cuctembl DL2200

Mpuctynas K pabote
C CUCTEMOM



MpumevaHus, npeaynpexaeHus 1
npefocTePeXEeHus

g NMPUMEYAHUE. NPUMEYAHME yKasbiBaeT Ha BayKHyl0 MHGOpMaLUio, KoTopas
NOMOMET MCMOo/b30BaTh KOMMbloTep 60nee 3pPEeKTUBHO.

A BHUMAHMUE! BHUMAHME - yka3biBaeT Ha pUCK NOBPeXJeHns 060py0BaHHs
WM NOTEPH JaHHbIX B C/ly4ae HeCOGIOAEHNSA MHCTPYKLIWA.

A NPEAYNPEXXAEHUE! NPEAYNPEXXAEHUE ykasbiBaeT Ha NOTEHLWaNbHYIO
0nacHoCTb NOBpeXAeHUs 060PYA0BaHMS, NONy4YEHUs TPAaBM UM Yrposy ans
KU3HNU.

HNudopmanus, coaep:kamascs B JAHHOM JOKYMEHTe, MOkKeT ObITh H3MeHeHa 0e3
NpeABapUTeJbHOIO YBeIOM/ICHHUS.
© 2010 Dell Inc. Bee mpaBa 3amuuieHsbl.

BocnpousseaeHre MaTeprasoB 1aHHOIO PyKOBOJCTBA B J1H000H (hopme O6e3 MMCbMEHHOr0 pa3pelleHus
koproparuu Dell Inc. ctporo 3anpeuiaercs.

ToBapHBbIe 3HaKH, HCIOJIb30BaHHbIE B 3TOM JokymeHTe: Dell, nororrn DELL u PowerVault siensitorest
ToBapHbIMHU 3Hakamu kopropaiuu Dell Inc.; Intel u Xeon siprsitorest oxpaHsieMbIMU TOBAPHBIMA
3Hakamu kopriopauuu Intel B CILIA u npyrux crpanax; Microsoft u Windows Server sisisitorest
TOBApPHBIMHU 3HAKAMH WM 3aPETHCTPUPOBAHHBIME TOBAPHBIMHU 3HaKamu kopropaunuu Microsoft B
CLIA w/wnu apyrux crpaHax.

OcTanbHble TOBapHBIC 3HAKU U Ha3BaHUs MPOIYKTOB MOTYT HCIIOIB30BaThCsl B JAaHHOM JOKYMEHTE
U1l 0003HaYEHH S KOMITAHHH, 3asIBIISIOIINX [IPaBa Ha 3TH TOBapHBIE 3HAKU U HA3BaHUs, WK IIPOIYKTOB
stux kommnanuii. Dell Inc. e mpetenmyer Ha paBa COGCTBEHHOCTH B OTHOLICHUH KaKUX-THOO
TOBAapHBIX 3HAKOB M TOPrOBBIX HAUMEHOBAHHH, KPOME CBOMX COOCTBEHHBIX.

HopmatusHas mopenb cepun E13S

Anpenb 2010 P/N JDXV4 Pepn. AOO



YctaHOBKa U KOHPUrypupoBaHue

A NPEAYNPEXAEHUE! Nepen Tem Kak NnpUCTYNUTb K BINOIHEHMIO cheaylollei
npoueaypbl, NPoYUTaTe MHCTPYKLIMK N0 TEXHUKE 6e30NacHOCTH, Npunaraembie K
cucTeme.

PacnaKoBKa cMCTeMbl

PacnaxyiiTe cucreMy 1 uAeHTHPHUINPYHTE KaXKIBIH SJIE€MEHT.

CMOHTprﬁTC HarpabJIgomue KpOHmTeﬁHLI 1 YCTaAaHOBUTE CUCTEMY B CTOﬁKy
COITIaCHO MHCTPYKUHAM IO TEXHUKE 0€30MacHOCTH U HWHCTPYKIHUAM IO YCTAHOBKE
CTOMKH. DTH UHCTPYKIWHU MPpUIAraroTcsa K CUCTEME.

MpucTynas K pa6oTe ¢ cucTeMon 75



[lononHUTenbHO: NoAKNIOYEHHE KNnaBUaTypbl, MbIlLM 1 MOHUTOPA
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[MonkmounTe KJIaBUATYPY, MBILIb X MOHHTOP (IOMOJIHUTEIBHO).

PaszbeMbl Ha 3aj1HEl MAHENTH CUCTEMbI CHAOKEHBI 3HAYKAMM, TTO3BOJISIOIIMMU
OIPENENUTh COOTBETCTBHE Kalesel pasbemaM. Ha kaOenbHOM pasbeMe MOHUTOpa
HEeOOXOMMO 3aTSHYTh BUHTHI (€CIIM OHM €CTh).

MoaknioyeHne Kabenen NUTaHUA

IMoaxsrounte kabens (kabesn) mutanus K cucTeMe. ECin nenonb3yeTcss MOHUTOP,
TaKkKe MOAKIIOYNTE K HeMy KaOelb MUTaHHUS.
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®duKcaLua Kabenen nuTaHusa

N3orauTe Kabenb MUTaHus CUCTEMBI B (popMe METIH, KaK MOKa3aHO Ha PHCYHKE, U
MPUKPETITE ero MHUHON K IpritaraeMoi ckobe. [oaximrounTe qpyroit koHen kadens
MIUTAHKS K 3a3€MIICHHOH SIEKTPHYECKON PO3ETKE MIIM OTASIbHOMY HCTOYHHKY
MIUTAHKs, HAPUMEP K HCTOIHUKY OecriepeGoitroro nutanus (UBIT) wim 6ioky
pacmpenenenus maranust (PDU).

BrJloyeHue cuctembl
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HaxMuTe KHOIIKM MUTaHKS HA CUCTEMHOM OJIOKE U MOHMTOPE. HOJ'[)KHI:I 3aropeTbCs
HWHIAUKaTOPbI HOTpe6J’[eHI/IH OHEPIruu.
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YcraHoBKa JONONHUTENbHOW IULLIEeBOW NaHeNnu

VYcTaHOBHUTE JULEBYIO MAHENb (JOMOIHUTEIBHO).

CBefieHns 06 onepaUnoOHHON cucTeme

OrnepalioHHast CHCTeMa MPeIBApUTENIFHO YCTAaHOBIIEHA U HACTPOCHA IS
TOJIEPKKH MTPEBAPUTEIBHO YCTAHOBICHHBIX MPUIIOKeHUH. CM. TOKYMEHTAIHIO
0 ONIEPaLlMOHHON CHCTEME, TIOCTABISEMYI0 BMECTE C CHCTEMOM, JUTSl MOTYyUeHHUS
JIOTIOJTHUTENIbHBIX CBEIEHUN O HACTPOIMKE ONEPaLMOHHON CUCTEME, ECIIH 3TO
TpeOyeTcs s Bamiel cpempl.

MopnepxuBaemas onepaLMoHHas cucteMa

IMpenBapurensbHo ycranosienHas cucrema: Microsoft® Windows Server® 2008,
Boinyck Standard (x64), ¢ naketom oOHOBICHHS 2.

4 NPUMEYAHUE. OnepaumonHas cucTema YCTaHOBIIEHa HA BHYTPEHHHUX XECTHHX
AucKax B KoHdurypauuu RAID 1.
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Mpoyas nonesHasa uHpopmauus

A NPEAYNPEXXAEHUE! Cm. pokymeHTaLmio no 6€30nacHOCTU U COOTBETCTBHIO
HOpMaTHUBaM, KoTopasi NPpefoCTaBNAeTCs BMECTe C KOMMbioTepoM. lapaHTHiiHas
MHQOPMaLUs MOXKET BXOAUTb B COCTaB JaHHOr0 JOKYMEHTa WK NPefoCTaBAATLCA
B BUJe OTAENbHOro JOKYMEHTa.

* B ngokyMmeHTaluu, KOTopas MOCTaBISETCS B KOMIUIEKTE CO CTOMKOMH,
coJiep)KaTcs MHCTPYKIMH MO YCTAHOBKE CCTEMBI B OTY CTOUKY.

* B Pykogoocmese no sxcniyamayuu 060py006anus COnEpUTCcs nHGopMmarms
0 XapaKTepHUCTHUKaX CUCTEMBI, IOPSIJIKE YCTPaHEHHSI HEUCTIPABHOCTEH,
YCTaHOBKE M 3aMeHe ee KOMINOHEHTOB. J[aHHbIN TJOKYMEHT JIOCTYTIeH Ha BeO-
crpanuue support.dell.com/manuals.

*  Jr000it HOCUTENb B KOMIUIEKTE C CHCTEMOM, COAEPKAIINI TOKYMEHTALIUIO
1 TIPOTPaMMHBIE CPEICTBA Ul HACTPOUKH CHCTEMBI M YIIPABICHHUS €10,
BKJIFOYasi KOMIIOHEHTHI, OTHOCSIINECS K ONepaloHHol cucteme, [10 mus
YIIPaBJIEHHSI CUCTEMOM U OOHOBIICHHS CHCTEMBI, a TAK)Ke KOMITIOHEHTHI,
MPUOOPETEHHBIE BMECTE C CHCTEMOH.

Q MPUMEYAHMIE. 065a3atensHo npoBepsiiTe Hanuuyue 06HOBNEHUI Ha BE6-
cTpaHuue support.dell.com/manuals 1 npegBapuTenbHO YuTante
0GHOBJIEHHbIE JOKYMEHTbI, MOCKOJIbKY OHU HEPEKO 3aMEHSIIOT
MHbOPMaLNIO, COAEPIKALLYIOCS B APYTUX JOKYMEHTaX.

Mony4yeHne TEXHUYECKON NOALEPKKH

Ecin HenoHsTHA IpUBE/ICHHAs B HACTOSILIEM PYKOBOJICTBE MPOLIEAYPa UIIH €CITH
cucTeMa He paboTaeT JOIDKHBIM 00pa3oM, CM. pYKOBOOCHIBO HO IKCHAYAMAayuu
obopydosanus. Kopriopauust Dell™ npeiaraer npoiity mosHbIi Kype 00ydeHHs
pabote ¢ 000pyI0BaHHEM U TOTYUHTh cepTUdUKaT. J[0MONTHUTENbHY0 HHOPMAIIHO
cM. Ha BeO-crpanunie Www.dell.com/training. Ciyx0b1 00y4ueHus 1 cepTU(UKAIHHA
JIOCTYITHBI HE BO BCEX PErHOHax.
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UHdopmauma NOM (Tonbko anst MEKCUKN)

B cooTBercTBUM ¢ TpeOOBaHUSIMHU O(QUITHATEHBIX MEKCHKAHCKHX CTAHIapPTOB
(NOM) Ha ycTpoiCTBO, ONMMCAHHOE B JaHHOM JIOKYMEHTE, YKa3bIBAeTCs
cienyromiast ”HOPMAIUs:
Hmnoprep: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Howmep monenu: Cepus E13S
Hamnpsixenune B ceTh: 100-240 B nepemMeHHOTO TOKa
Yacrora: 50/60 T'i

[MoTpebisieMblii TOK: 75-4,0 A

TeXHU4YecKUe XapaKTePUCTUKU

Mpoueccop

Twum nponieccopa Jlo nByX mpoiieccopoB Intel® Xeon® cepuu 5600

LLinHa pacwmpeHus

Twur muHb PCI Express 2-ro mokoneHus
Cr0TBI paciiupeHust 1is Cuor 1: PCle x4, nonoBHHHOM [UTMHBI, TIOTHOW BBICOTHI
HaJCTPOEYHBIX AT Cior 2: PCle x4, noyiHoi 1JMHBI, TOJIHOH BLICOTEI

Cior 3: PCle X8, 1oyIoBUHHO# IJIMHEI, [TOJIHOM BLICOTEI
Cunor 4: PCle x4, BHyTpeHHUH CIIOT I BCTPOSHHOM
IIaThI

NPUMEYAHMUE. Bce yetbipe cnota sBnsaoTcs
BOCbMMKaHaIbHbIMU pasbeMaMy.

Namatb

Apxutexrypa Mopnymu namsitu DIMM DDR3 ¢ wacroroit 1066 mm
1333 MTI' u momepkkoit peructposoro (registered)
nnn Hebydhepuzosannoro (Unbuffered) obuapyxenus u
koppektupoBku otrbok (Error Correcting Code — ECC)

Pazbembl i moaynei Bocemp 240-KOHTaKTHBIX

MaMsITH
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MamsaTb (MpogomxeHune)

Emkocth Monysneit namstu

MunumMainbHbii 00beM O3Y

Makcumainbssiii 066eMm O3Y

176,25, 4I'bum 8 I'b

1TB ¢ omaum npoueccopom (1 momyne namsitu DIMM
Ha TPOLIECCOp)

64 T'b (Mmoxym DIMM 1o 8 T'B ¢ 1ByCTOPOHHNM MK
YETHIPEXCTOPOHHUM PACIIONIOKEHHEM YHIIOB)

Hakonutenu

KecTkue nucku

OnTHYECKUH TUCKOBOL

Jlo nBenamuaru 3,5-mr0iMoBBIX auckoB SAS, SATA
i SSD ¢ BO3MOXKHOCTBIO KTOPSIYEro» MepeKIoYeHUsI
U J10 JBYX 2,5-moiMoBeIX JuckoB SAS mu SSD ¢
KaO€eJILHBIM TTOIKITI0OYEHHEM

NMPUMEYAHUE. OnepaunoHHas cuctema
YCTaHOBJ/IEHA Ha BHYTPEHHUX XECTKNX AUCKaX B
KoHdurypaumu RAID 1.

JononuutenbHbiii BHeHUA USB-auckosonq DVD-ROM

Pasbembl

3aaHsas na”eab

CereBas untepdeiicuas
rara (NIC)

IocnenoarenbHslil HOpT

[uaa USB

Bupneo
[Nepenusist manens

Buneo

[luna USB
Buyrpennue

[Huaa USB

JBa paszbema RJ-45 (17151 BCTPOCHHBIX CETEBBIX
ananrepos Gigabit Ethernet)

9-koHTakTHBIHA pazbem DTE, coBmectumerii ¢ 16550

J1Ba 4-KOHTaKTHBIX pa3beMa, COBMECTUMBIX C LLIMHON
USB 2.0

15-konTakTHbIH pazbeM VGA

15-koHTaKTHbIH pazbem VGA

Ol 4-KOHTaKTHEIN, coBMecTuMbIi ¢ USB 2.0

JIBa 4-KOHTAKTHBIX Pa3beMa, COBMECTUMBIX C IIMHOM
USB 2.0

MpucTynas K pa6oTe ¢ cMCTEMOM 81



Bugeo

Tun Bugeo Matrox G200, Bctpoen B BMC
Bupgeonamsars 8 Mo
Power (Mutanune)

HcTouyHuk nuTaHus TIEPEMEHHOI'0 TOKa (,Z[HSI KaXX10ro HCTOYHHUKa HI/ITaHI/Iﬂ)

MoiHoCTh

Hanpsoxkenue

Tennoornaua

MaxkcuMaibHbIH OPOCOK TOKa

AKKyMyISITOpHBIE OaTapen

CucTteMHast akKyMyJIATOpHas Oarapest

750 Bt (pe3epBHblii GJIOK MHTAHWS)

100-240 B nepeMeHHOTO TOKa, (QYHKIHS
ABTOMATHYECKOTO MEPEKIIOUCHHs JUANa30HOB
n3mepennit, 50-60 I'u

Makcumym 2450 BTE/uac

Tpu cTaHmapTHBIX YCIOBUSX MIUTAHUS CETH U
BO BCeM paboueM Juana3oHe BHEITHUX
mapaMeTpoB CUCTEMbI GPOCOK TOKA MOXKET
Jocturath 55 A 11t KaK10ro MCTOYHHMKA
nuTaHus B TeueHue He 6oaee 10 mc

Kpyrnas mnockast akkyMmynsiTopHasi 6arapest
CR2032,3,0B

®du3snyecKne xapaKTePUCTUKU

Bricora

[Mupuna

JmuHa

Macca (Makc. KOHGUTyparHs)

Macca (mmycroit)

8,67 cMm (3,42 nrotima)
44,52 cm (17,53 mroiima)
66,46 cm (26,17 mioiima)
29,0 xr

15,85 kxr
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YcnoBus akcnnyataumu

NPUMEYAHMUE. [lononuutenbHyio uHbOPMAaLMIO 0 NapaMeTpax OKpyKalolein cpefpbl
AN YyCTaHOBKM onpeaeneHHoN KoHOUrypaLmm cucTeMbl CM. Ha Be6-CTpaHuLie
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

B nipouecce pabotst

Bo Bpemst xpaHeHH s
OTHOCUTEIbHAS BIAXHOCTD

B nipouecce pabotbt

Bo Bpems xpaHeHus
MakcuMainbHasi BUOparys

B mporecce paboTst

Bo Bpems xpaHeHus

MaxkcuMarnbHas ynapHas Harpy3ka

B nponecce paGoTst

Bo Bpemst xpanenus

Ot 10 o 35 °C ¢ MakcUMalbHO# CKOPOCTBIO
n3meHenus temrneparypsl 10 °C B gac

NMPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa Haj ypoBHEM
mops npeBbiwaeT 900 M, MakcMmanbHas
pa6oyas Temnepatypa cHWxaeTcs Ha 1 rpagyc
no dapeHrenty 3a 168 m.

Ot —40° 10 65°C ¢ MakCUMaJIBHOW CKOPOCTHIO
n3MeneHus temmeparypsl 20°C B yac

Ot 20% 10 80% (6e3 koHIeHCaLH)
C MaKCHMAJIbHBIMU KOJeOaHUAMU
BraxHoctr 10% B wac

Ot 5 % 10 95 % (Oe3 KOHAEHCALMH)

0,26 g mpu wactotre 5-350 ['11 B TeueHme
15 munyT

1,54 G npu yactore 10-250 I'is B Teuenue
15 munyT

OnuH yaapHbiit uMnynabe 31 ¢ JUTHTETBHOCTBIO
He Gosee 2,6 MC B MOJOKUTEIBLHOM
HaIpaBJIEHUH 110 OCH Z (110 OHOMY UMIIYJIbCY
C KaXKJI0if CTOPOHBI CHCTEMBI) TIpU paboueii
OpHEHTAIUU

[IecTh MOCNEI0BATENBHBIX YIAPHBIX
UMITYAbCOB 71 § IIUTETBHOCTBIO He Oonee
2 MC B NOJIO)KUTEIIBHOM M OTPULIATEIbHOM
HAIpPAaBJICHHUSX 110 OCSIM X, Y U Z (110 OHOMY
UMITYJIBCY C KQXKII0M CTOPOHBI CHCTEMBI)

83

Mpuctynas K pa6oTe ¢ cucTeMow



84

YcnoBus aKkcnnyatauum (Mpogo/mKeHHne)

Bericora Han ypoBHEM Mopst

B nipouiecce paboThl Ot -16 10 3048 m (ot —50 10 10 000 dyToB)

MNPUMEYAHMUE. Ecnu BbicoTa Hag ypoBHEM
Mops npeBbiwaeT 900 M, MakcumanbHas

pa6oyas TemrnepaTtypa CHUKaeTcs Ha
1°F/168 m.

Bo Bpemst xpaHeHHs Ot -16 10 10 600 m (ot =50 10 35 000 dyToB)

VYpoBeHb 3arpsA3HIOMUX BEMIECTB B aTMOc(epe

Kiacc G2 unu HUKe, COTaCHO KiIacCu(pHUKauu
ISA-S71.04-1985
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Sistemas Dell™ PowerVault™
Sistemas DL2200

Pasos iniciales con el
sistema

Modelo reglamentario: Serie E13S



Notas, precauciones y avisos
g NOTA: una NOTA proporciona informacién importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

/\ PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de daios en el
hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO: un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones o
incluso la muerte.

La informacién contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccién de este material en cualquier formasin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerVault son marcas
comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en
EE.UU. y en otros paises; Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales 0 marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario: Serie E13S

Abril de 2010 N/P JDXV4 Rev. A0D



Instalacion y configuracion

A AVISO: antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de
seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Monte los rieles e instale el sistema en el estante siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacion del estante incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

56
=:
==
¢

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

Conecte los cables de alimentacion al sistema vy, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién correspondiente al monitor.
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Fijacion de los cables de alimentacion

Doble el cable de alimentacién del sistema en forma de bucle, como se muestra
en la ilustracion, y fijelo al soporte con la correa proporcionada. Conecte el otro
extremo del cable de alimentacion a una toma eléctrica con conexién a tierra o
a otra fuente de alimentacién, como por ejemplo un sistema de alimentacién
ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de alimentacién (PDU).

Encendido del sistema

fo

N
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Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores de
alimentacién deberian iluminarse.
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Instalacién del bisel opcional

Instale el bisel (opcional).

Informacion sobre el sistema operativo

El sistema operativo viene preinstalado y configurado para admitir las
aplicaciones preinstaladas. Consulte los documentos acerca del sistema
operativo que se enviaron con el sistema para obtener informacién adicional
acerca de la personalizacién del sistema operativo, solamente si es necesario
para su entorno.

Sistema operativo compatible

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) Edition con SP2 viene
preinstalado en el sistema.

Q NOTA: el sistema operativo se instala en las unidades de disco duro internas con
una configuracién RAID 1.
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Otra informacion atil

A AVISO: consulte la informacion sobre normativas y seguridad que se envio con el
sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este documento
o constar en un documento aparte.

e En la documentacién del estante incluida con la solucién de estante se
describe como instalar el sistema en un estante.

*  LEn el Manual del propietario de hardware se proporciona informacién sobre
las caracteristicas del sistema y se describe cémo solucionar problemas del
sistema ¢ instalar o sustituir componentes. Este documento estd
disponible en linca en support.dell.com/manuals.

* Enlos soportes suministrados con el sistema se incluyen documentacién y
herramientas para configurar y administrar el sistema, incluidas las del
sistema operativo, el software de administracién del sistema, las
actualizaciones del sistema y los componentes del sistema que haya
adquirido con el sistema.

Q NOTA: compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals y, si
las hay, |éalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo
sustituyen la informacién contenida en otros documentos.

Obtencion de asistencia técnica

Si no comprende alguno de los procedimientos descritos en esta guia o si el
sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario de
hardware. Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacién y certificacién de
hardware. Para obtener mds informacién, vaya a www.dell.com/training. Es
posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Pasos iniciales con el sistema | 91



Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo

descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma
Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numero de modelo: Serie E13S

Voltaje de 100-240 V CA
alimentacion:

Frecuencia: 50/60 Hz
Consumo eléctrico: 7,5-40A

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Hasta dos procesadores Intel® Xeon® de la
serie 5600

Bus de expansion

Tipo de bus PCI Express de segunda generacién

Ranuras para tarjetas de expansion Ranura 1: PCle x4 de media longitud y

verticales altura completa

Ranura 2: PCle x4 de longitud y

altura completas

Ranura 3: PCle x8 de media longitud y
altura completa

Ranura 4: PCle x4, ranura interna para
tarjeta integrada

NOTA: las cuatro ranuras son conectores x8.
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Memoria

Arquitectura

Z6calos de médulo de memoria
Capacidades del moédulo de memoria

RAM minima

RAM mdixima

Médulos DIMM DDR3 ECC registrados o
sin bufer de 1066 6 1333 MHz DIMM

Ocho de 240 patas
1 GB,2GB,4GBo8GB

1 GB con un tnico procesador
(un DIMM por procesador)

64 GB (DIMM duales y cuddruples de 8 GB)

Unidades

Unidades de disco duro

Unidad éptica

Hasta doce unidades SAS, SATA o0 SSD de 3,5
0 2,5 pulgadas de intercambio directo y hasta
dos unidades SAS o SSD de 2,5 pulgadas
cableadas

NOTA: el sistema operativo se instala en las
unidades de disco duro internas con una
configuracion RAID 1.

Unidad de DVD-ROM USB externa opcional

Conectores
Posteriores
NIC Dos RJ-45 (para NIC de 1 GB integradas)
Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video VGA de 15 patas
Frontales
Video VGA de 15 patas
USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0
Internos
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
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Video

Tipo de video Matrox G200, integrado en la BMC
Memoria de video 8§ MB

Alimentacion

Suministro de energfa de CA (por suministro de energia)

Potencia 750 W (suministro de energia redundante
opcional)

Voltaje 100-240 V CA, autoajustable, 50-60 Hz

Disipacién de calor 2450 BTU/h (718 W) como maximo

Irrupcidn de corriente maxima En condiciones normales de linca y en todo el

rango operativo del sistema, la irrupcion de
corriente puede alcanzar 55 A por cada
suministro de energfa durante 10 ms o menos.

Baterias

Bateria del sistema Bateria de tipo botén de litio CR2032 de 3V

Especificaciones fisicas

Altura 8,67 cm (3,42 pulgadas)
Anchura 44,52 c¢m (17,53 pulgadas)
Profundidad 66,46 cm (26,17 pulgadas)
Peso (configuracién maxima) 29 kg (63,8 1bs)

Peso (vacio) 15,85 kg (34,87 lbs)
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Especificaciones ambientales

NOTA: para obtener informacion adicional acerca de medidas ambientales relativas a
configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura
En funcionamiento De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) con una
gradacion de temperatura médxima de 10 °C
por hora

NOTA: Para altitudes superiores a 900 m, la
temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 1°C cada 300 m (1 °F/550pies)

Almacenamiento De -40 °C a 65 °C (de —40 °F a 149 °F) con
una gradacién de temperatura maxima de
20 °C por hora

Humedad relativa

En funcionamiento Del 20 al 80% (sin condensaciéon) con una
gradacién de humedad maxima del 10%
por hora

En almacenamiento Del 5 al 95% (sin condensacion)

Vibraciéon maxima
En funcionamiento 0,26 G a 5-350 Hz durante 15 minutos
En almacenamiento 1,54 G a 10-250 Hz durante 15 minutos
Impacto médximo

En funcionamiento Un choque en el sentido positivo del eje z
(un choque en cada lado del sistema) de 31 G
durante 2,6 ms en la orientacion de
funcionamiento

En almacenamiento Seis choques ejecutados consecutivamente en
los ejes x, y y z positivo y negativo (un choque
en cada lado del sistema) de 71 G durante un
maximo de 2 ms
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Especificaciones ambientales (continuacion)

Altitud

En funcionamiento

Almacenamiento

Nivel de contaminacién atmosférica

Clase
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De -16m a3 048 m (de -50 pies a 10.000
pies)

NOTA: para altitudes superiores a 900 m, la
temperatura maxima de funcionamiento se
reduce 1 °C cada 300 m (1 °F/550 pies).

De -16 m a 10 600 m (de =50 pies a 35,000
pies)

G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarilar

g NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimei olacak
6nemli bilgiler verir.

A DIKKAT: DIKKAT, yonergelere uyulmadiginda donanimin zarar gorebilecegini
veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar, fiziksel
yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.
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Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen iglemleri uygulamadan énce sistemle birlikte gelen giivenlik
yobnergelerini okuyun.

Sistemi Paketinden Cikarma

Sisteminizi paketinden ¢ikarin ve tiim parcalarin tamam olup olmadigini kontrol
edin.

Raylarin ve sistemin rafa montajini sistemle birlikte saglanan giivenlik
yonergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek gerceklestirin.
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istege Bagli — Klavye, Fare ve Monitoriin Baglanmasi

56
=:
==
¢

Klavye, fare ve monitdrii baglayin (istege bagh).

Sisteminizin arkasindaki konektorlerde her konektére hangi kablonun
takilacagini gosteren simgeler bulunur. Monitoriin kablo konektdriinde bulunan
vidalari (varsa) mutlaka sikin.

Gug kablolarinin Baglanmasi

Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisini yapin ve bir monitor
kullaniliyorsa, monitériin gii¢ kablosunun monitére baglantisini gergeklestirin.
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Gug¢ Kablolarinin Sabitlenmesi

Sistemin gii¢ kablosunu resimde gosterildigi gibi ilmek yapin ve kabloyu sistemle
birlikte verilen seridi kullanarak destege sabitleyin. Gli¢ kablosunun diger ucunu
toprakh bir elektrik prizine veya kesintisiz gli¢ kaynagl (UPS) veya gli¢ dagitim
birimi (PDU) gibi ayri bir gii¢ kaynagina takin.

Sistemin Agilmasi

fo

72

Sistem ve monitdr tzerindeki gu¢ diigmesine basin. Gug gostergeleri
yanmaldir.

Sistem Baslangi¢ Kilavuzu | 101



istege Bagli Cercevenin Takilmasi

I

Cerceveyi takin (istege bagl).

Isletim Sistemi Bilgileri

Isletim sistemi, 6nceden yiikli uygulamalari desteklemek (izere 6nceden
yuklenmis ve yapilandiriimistir. Ortaminiz icin gerekirse, isletim sistemini
0zellestirme hakkinda ek bilgi igin sisteminizle birlikte génderilen isletim
sistemi belgelerine bakin.

Desteklenen igletim Sistemi

SP2 iceren Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) Edition
sisteminize dnceden ylklenmistir.

Q NOT: isletim sistemi RAID 1 yapilandirmasindaki dahili sabit siiriiciilere
ylklenmistir.
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ihtiyaciniz Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Sisteminizle birlikte verilen glvenlik ile ilgili ve duizenleyici bilgilere
bakin. Garanti bilgileri bu belgeye dahil edilmis veya ayri bir belge olarak
eklenmis olabilir.

» Raf belgeleri sisteminizin rafa nasil monte edilecegini aciklayan raf
¢dzUminlze eklenmistir.

» Donanim Kullanici El Kitabi sistem dzellikleri tizerine bilgiler igermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin ytklenmesi ve degistirilmesi
islemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belge ¢evrimigi olarak
support.dell.com/manuals adresinde bulunmaktadir.

 Sisteminizle birlikte satin aldiginiz isletim sistemi, sistem yonetimi yazilimi,
sistem guincellemeleri ve sistem bilesenleri ile ilgili olanlar dahil, sisteminizle
birlikte gonderilen ve sisteminizin yapilandiriimasi ve yonetilmesi icin
belgeler ve araclar sunan her turlii ortam.

Q NOT: Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki gtincellemeleri
kontrol edin ve genellikle diger belgelerdekinden daha guncel bilgiler icerdigi
icin ilk 6nce guncellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir prosedirii anlamazsaniz veya sistem beklediginiz

gibi calismazsa, bkz. Donanim Kullanici El Kitabi. Dell™ kapsamli donanim
egitimi ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi icin bkz. www.dell.com/training.
Bu hizmet tim bolgelerde sunulmamaktadir.
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NOM Bilgisi (Yalnizca Meksika icin)

Asagidaki bilgiler, resmi Meksika standartlarina (NOM) uygun olarak bu
belgede acgiklanan aygit(lar) igin verilmektedir:

Ithalatgl: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Model numarasi: E13S Serisi
Besleme gerilimi: 100-240 V CA
Frekans: 50/60 Hz
Akim tiketimi: 75-4,0 A

Teknik Ozellikler

islemci

islemci tipi En fazla iki adet Intel® Xeon® islemci 5600 serisi

Genigletme Veriyolu

Veriyolu turd PCI Express Generation 2

Yikseltici Genigletme Karti Yuvalari  Yuva 1: PCle x4, yarim uzunluk, tam yikseklik
Yuva 2: PCle x4, yarim uzunluk, tam yukseklik
Yuva 3: PCle x8, yarim uzunluk, tam yukseklik
Yuva 4: PCle x4, timlesik kart icin dahili yuva

NOT: Tum dort yuva, x8 konektoruduir.

Bellek

Mimari 1066 veya 1333 MHz DDR3 tescilli veya
tamponlanmamis Hata Diizeltme Kodu (ECC)
DIMM'ler

Bellek modll soketleri 8 adet 240 pin

Bellek modiili kapasiteleri 1GB, 2 GB, 4 GB veya 8 GB

Minimum RAM Tek islemcili 1 GB (islemci basina 1 DIMM)

Maksimum RAM 64 GB (8 GB ¢ift ve dortli duzey DIMM'ler)
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Saruculer

Sabit siriicller

Optik surtici

En fazla on iki adet 3,5 ing, ¢aligirken
takilabilir SAS, SATA veya SSD siiricusl ile
en fazla iki adet kablolu 2,5 in¢ SAS veya SSD
surticusi

NOT: Isletim sistemi RAID 1 yapilandirmasindaki
dahili sabit siirticilere ytiklenmistir.

istege bagli harici USB DVD-ROM

Konektorler

Arka
NIC iki adet RJ-45 (tiimlesik 1 GB NIC'ler igin)
Seri 9 pinli, DTE, 16550 uyumlu
usB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA
On
Video 15 pin VGA
usB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dahili
usB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video
Video tiri Matrox G200, BMC'de timlesik
Video bellegi 8 MB
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Gug

AC gug kaynagi (gu¢ kaynag! basina)

Wiatt Degeri 750 W (yedek guc kaynag)

Gerilim 100-240 VAC, otomatik olarak secim
yapabilen, 50-60 Hz

Is1 dagitimi 2450 BTU/saat maksimum

Maksimum bosalma akimi tipik hat sartlari altinda ve tim sistem ortami

isletim araliginda, bosalma akimi 10 ms veya
daha az olmak Uzere, her bir gii¢ kaynagi
basina 55 A'ya ulasabilir.

Piller
Sistem pili CR 2032 3,0 V lityum dugme pil
Fiziksel
Y tikseklik 8,67 cm (3,42 ing)
Genislik 44,52 cm (17,53 ing)
Derinlik 66,46 cm (26,17 ing)
Agirhik (maksimum yapilandirma) 29,0 kg (63.8 Ib)
Agirlik (bos durumda) 15,85 kg (34.87 Ib)

Cevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalarina iliskin cevresel élgtimlerle ilgili ek bilgi iin Bkz.
www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicaklik
Calisma Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50° - 95°F)
NOT: 2950 fitin Gizerindeki yiikseklikler icin,
maksimum caligma sicakhgi 1°F/550 ft. diser.
Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli

—40° - 65°C (-40° - 149°F)
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Cevre Ozellikleri (devami)

Bagil Nem

Calisma

Depolama
Maksimum titresim

Calisma

Depolama
Maksimum sarsinti

Calisma

Depolama

Y likseklik

Calisma

Depolama
Havadan Gegen Madde Diizeyi
Sinif

Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogunlasmasiz)

%5 - %95 (yogusmasiz)

15 dk. i¢in 5-350 Hz'de 0,26 G
15 dk. i¢in 10-250 Hz'de 1,54 G

Calisma yoniinde 2,6 ms icin 31 G'lik pozitif z
ekseninde (sistemin her tarafinda tek darbe) tek
sarsinti darbesi

2ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z
eksenlerinde (sistemin her tarafinda tek darbe)
art arda uygulanan alti sarsinti darbesi

-16 - 3048 m (-50 - 10.000 ft)

NOT: 2950 fitin tizerindeki ytikseklikler
icin, maksimum c¢alisma sicakligi 1°F/550
ft. dlser.

~16 - 10.600 m (=50 - 35.000 ft)

ISA-S71.04-1985 ile tanimlanan bigimde G2
veya daha diisuk
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